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1 Einleitung? Während anfänglich durch die spektakuläre Propagierung neuer IC-Gehäuseformen erhebliche Irritationen der
Leiterplattenbranche zwangsläufig waren, lassen sich seit Mitte 1983 einige Trendentwicklungen verzeichnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
die Leiterplattenentwicklung zukünftig bestimmen werden. Dabei kann mit aller Vorsicht konstatiert werden, daß die Dramatik der Entwicklung
für die Branchenmehrheit oder die Produktmasse nicht die Dimension annehmen wird, wie Anfang der 80er Jahre erwartet.?Das heißt nun
nicht, daß die Leiterplattentechnologie bei ihrem gegenwärtigen Standard verharren wird. Lediglich soll damit angedeutet sein, daß extreme
Modellvorstellungen und gedankliche Konzeptionen unrealistisch oder nur für einen eingeschränkten Marktbereich zutreffend sind. Auch sind
anfängliche Befürchtungen des Verlustes des technologischen Anschlusses unbegründet.   

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis
ermäßigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       1 / 1

https://www.leuze-verlag.de/images/stories/virtuemart/product//1202-1210_GT_0984.pdf.jpeg
https://www.leuze-verlag.de/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2071&virtuemart_category_id=11&tmpl=component
http://www.tcpdf.org

